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TEMARIO 
 
Objetivo: Los estudiantes desarrollaran habilidades y destrezas para el diseño y 

construcción de tarjetas  para circuitos impresos, conocerá  los fundamentos 
mecánicos y eléctricos para el correcto diseño de pistas y terminales. 

 
 

HISTORIA DEL CIRCUITO IMPRESO 
 

1. ANTECEDENTES DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS 
 

2. CARACTERISTICAS FISICAS DE UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 
3. TIPOS DE MATERIALES BASE PARA CIRCUITOS IMPRESOS 
4. CALIDAD REQUERIDA PARA UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 
5. TIPOS DE PLACAS PARA CIRCUITOS IMPRESOS 

 
REGLAS DE DISEÑO PARA CIRCUITOS IMPRESOS 
 

6. TIPOS DE ENCAPSULADOS PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
7. REGLAS DE DISEÑO 
8. DISPOSICIÓN DE COMPONENTES 
9. DISEÑO DE PISTAS, NODOS Y PADS 
10. DISEÑO DE PUNTOS DE PRUEBA 
11. DISEÑO DE LA MASCARA DE SOLDADURA 
12. DISEÑO DE PISTAS DE ALIMENTACIÓN 
13. DISEÑO TERMICO 
14. DISEÑO PARA EVITAR INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS 
15. DISEÑO PARA EVITAR EL ACOPLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO 
16. DISEÑO PARA EVITAR LAS REFLEXIONES EN PISTAS PORTADORAS DE SEÑAL 
17. METODOS GARFICOS PARA EL DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 
 
 

DISEÑO Y MANUFACTURA DE 
CIRCUITOS IMPRESOS 
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TIPOS DE SOFTWARE PARA EL DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS 
 

18. PROTEL 
19. EAGLE 
20. WINCIRCUIT 
21. TRAXMAKER 
22. TINYCAD 
23. PCB EXPRESS 
24. TANGO 
25. PCBWIZARD 

 
DISEÑO CAD PARA CIRCUITOS IMPRESOS 
 

26. MANEJO Y OPERACIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL DISEÑO TOTAL DE UN 
CIRCUITO IMPRESO 

 
METODOS DE TRANSFERENCIA DEL CIRCUITO IMPRESO 
 

27. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DIRECTA 
28. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA TERMICA 
29. PROCEDIMIENTO SERIGRAFICO 

A. EL MARCO 
B. EL TEJIDO 
C. TIPOS DE TELA 
D. PREPARACIÓN DE LOS TEJIDOS 
E. LA MESA SERIGRAFICA 
F. DESARROLLO DE UNA IMPRESIÓN FINAL 

 
MANUFACTURA Y MONTAJE DE UN CIRCUITO IMPRESO 
 

30. PROCESO INICIAL 
31. MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA MANUFACTURA DE 

CIRCUITOS IMPRESOS 
32. CARACTERISTICAS DE SOLDADURAS Y CONECCIÓN 
33. FASES DEL PROCESO DE SOLDADURA 
34. CLASIFICACIÓN DE SOLDADURAS 
35. MATERIALES DE SUJECCION Y ACCESORIOS PARA CIRCUITOS IMPRESOS 
36. MONTAJE FINAL DE UN CIRCUITO IMPRESO POR EL METODO DE 

TRANSFERENCIA TERMICA 
37. MONTAJE FINAL DE UN CIRCUITO IMPRESO POR EL METODO SERIGRAFICO 

 


